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§ 학과소개및발전계획

- AI 연산에 관한 기본 반도체의 한계(전력 소모 과다, 연산 효율 하락)를 보완하기 위해 ‘신경망처리장치(Neural 
Processing Unit; NPU)’, ‘지능형 메모리 반도체(Processor-In-Memory; PIM)’, ‘뉴로모픽(Neuromorphic)’ 등 차세
대 AI 반도체 연구·개발이 활발함.

- 우리나라 반도체 산업의 대부분을 메모리가 차지함에도 불구하고 과거 메모리 발전은 장비 고도화를 통한 미세화 및 
수율 향상에 기반 하였기 때문에 학계는 산업계 보다 기술적으로 뒤쳐질 수밖에 없었고, 대학에서 메모리 연구가 제
한적이었음.

- 최근 지능형 반도체가 대두되면서 다양한 메모리 기술 연구 수요가 증가함에 따라 이러한 연구 경향을 발 빠르게 따
라갈 수 있는 차세대 메모리 분야 교원을 초빙하여 국가주도 대형 과제 연구 그룹을 육성하고자 함. 

- 뿐만 아니라 우리학과의 지능형 반도체 연구 역량을 강화하고 현재 운영 중인 4단계 BK21+ 지능형반도체 분야 교육
연구단 및 기존 교원과 협업을 통해 국제적인 연구중심 학과로 발전시키고자 함.

- CPU, GPU, 통신모듈, OS 등 시스템과 메모리를 통합한 PIM은 AI 반도체 중에서도 메모리 강국인 우리나라가 특히 
강점을 보유한 분야임. 삼성, SK hynix를 선두로 메모리 기반 연산보조기에 관한 연구가 가장 활발하고, 이에 따른 
연구 인력 수요가 폭발적으로 증가하고 있으나 관련 커리큘럼을 제대로 제공하는 대학 및 관련 교육기관은 없음.

- 지능형반도체공학과는 메모리소자 및 설계, 인공지능시스템설계, 인공지능반도체소자설계 등 과목을 통해 학부 및 대
학원에서 이러한 부족한 교육 및 FeRAM, RRAM, PCRAM 등 차세대 메모리 교육을 선도해 나갈 계획임.

§ 신임교원활용방안(기대사항등)

1. 교육 부분
  - DRAM, NAND 등 기본적인 메모리 교육과정 개발 및 FeRAM, RRAM등 차세대 메모리 교육과정 체계화 전담
  - 최신 AI반도체 산업에서의 실제 개발 사례 교육을 통한 재학생들의 실무능력 함양 교육
  - 반도체 분야 사업 (KIAT 반도체 전공트랙 사업, BK21+ 사업) 운영 및 교과목 개발
 - 체계적이고 다양한 산업체 재직자 교육 프로그램 개발 및 운영 참여
2. 연구 부분
 - PIM 인공지능 반도체 핵심기술 개발, 차세대 지능형 반도체 기술 개발 등 관련 분야 주요 국가과제 발굴 및 수주
 - 교내외 바이오, 모빌리티 등 첨단 분야와, 기존의 전통적인 전자공학, 컴퓨터 분야 등과의 협업을 통해 대형 국가과

제 및 기업과제 발굴 및 수주
3. 기타
 - 신임 교원의 인적 네트워크를 활용한 국제 교류 강화
 - 교내 창업 프로그램과 함께 지능형 반도체 분야에서 창업에 관심이 있는 학생 지원
 - 관련 분야 다양한 교과목 제공으로 학생들의 대학원 진학률 향상 도모


